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편리하고 효율적인 디지털 현미경 솔루션

이미지 품질

선명한 이미지로 더욱 세부적인  

관찰 가능

•  고해상도 1,000만 화소 카메라로  

더욱 세부적인 관찰 가능

•  최고 수준의 광학장치를 통해  

고해상도 이미지 제공

•  이미지 미리보기 기능을 통해  

한 번의 클릭으로 이미지 확인

뛰어난 결과

신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과 보장  

•   몇 번의 클릭으로 결과 보고서 생성

•  위치, 배율, 조명 등 시스템 설정이  

항상 이미지와 함께 저장

사용성

매크로에서 마이크로까지 한 단계로  

이미지 캡처

•  광범위한 16:1 줌 범위로 신속한  

배율 변경

•  12x ~ 4,740x의 배율 지원* 및  

한 손으로 대물렌즈 교체 가능

•  손쉬운 한 손 틸팅으로 초점 유지

 * 1:1 디스플레이 기반(1,000만 화소)

1:  스핀들 - 63x, HDR, 링조명 및 동축 조명  
2: 사출 성형 - 70x, 틸팅  

3:  멤브레인 스위치 - 60x
4:  엠보싱 알루미늄 페이퍼 - 730x, 식품 포장

DVM6은 품질 보장, 고장 분석, 연구 개발, 법의학 등 모든 용도를 위한 빠르고 신뢰할 수 있으며 사용하기 쉬운  

디지털 현미경 솔루션입니다.
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대물렌즈 교체: 장착 즉시 관찰

다른 배율로 변경하려면 대물렌즈를 밀면 됩니다. 사용 중에 간단히 한 손으로  

조작할 수 있습니다. 소프트웨어 설정, 케이블 연결 등 추가적인 조정이 필요하지  

않습니다. 동초점 대물렌즈가 샘플에 초점을 유지합니다.

손쉬운 사용

틸팅 스탠드: 편리한 각도 조절

한 손으로 관찰 각도를 조절할 수 있습니다. 오직 모니터에만 집중하여 샘플을  

관찰할 수 있습니다. 기본 설정으로 틸팅 축이 초점에 맞춰져 있기 때문에  
- 60° ~ + 60° 사이의 모든 각도에서 샘플에 초점을 유지할 수 있습니다.  
스테이지를 회전해 완전히 새로운 각도에서 샘플을 관찰할 수 있습니다.  
그 결과 사용자가 원하는 세부 정보를 신속하게 찾을 수 있습니다.

큰 이미지에서 미세한 세부 정보까지 순식간에 캡처합니다. 대물렌즈 교체 시에도 작업을 방해하지 않습니다.  
DVM6은 사용법이 간단해 다양한 샘플의 검사 시간이 절약됩니다. 최소한의 교육만 받은 사용자도 손쉽게 솔루션을  

사용할 수 있습니다.

PLANAPO 대물렌즈:
•  PlanAPO FOV 43.75: 큰 전체상용 대물렌즈(45 mm FOV 대각선)
•  PlanAPO FOV 12.55: 높은 작업 거리(33 mm)에서 큰 배율 범위 

(40x-675x) 지원

•  PlanAPO FOV 3.60: 고해상도용 대물렌즈(425 nm 해상도에서  

최대 2,350x)
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스테이지 위치 설정 및 탐색

두 가지 방식 즉, 수동 스테이지 이동과  

정밀한 자동 위치 설정이 결합되었습니다. 
70 x 50 mm의 이동 범위로 어느 지점이든 

이동이 가능합니다.

16:1 줌 범위: 광범위한 배율 지원

한 번의 회전으로 16배 확대할 수 있습니다. PlanAPO 보정 줌  

광학장치의 실제 배율이 모니터에 표시되기 때문에 이미징 조건을 

바로 확인할 수 있습니다.

오토포커스 기능: 신속성 – 안정성 –  
선명함*

작업에 따라 오토포커스와 연속  

오토포커스 중에 선택할 수 있습니다. 
DVM6의 오토포커스 기능은 모든 이미지 

영역(ROI)에서 사용할 수 있습니다.  
DVM6의 연속 오토포커스는 초점을  

유지시켜 줍니다. 

* DVM6  A만 해당

PLANAPO 광학장치의 장점:
•  높은 광학적 보정 성능

•  경계 부분까지 선명한 세부  

이미지 제공

•  전체 줌 범위에서 색 줄무늬 없음

1:  자동차 부품 1:1   
2: 자동차 부품 16:1  

1 2
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뛰어난 이미지 품질

선명한 이미지를 얻기 위해서는 뛰어난 광학장치, 다양한 조명 옵션 및 자연색으로 이미지를 캡처하는  

고성능 카메라가 필요합니다. DVM6은 이 모든 것을 제공합니다!

최고의 광학장치 

디지털 이미지의 품질은 시스템의 광학장치에 달려있습니다. 
Leica Microsystems는 광학 산업의 선구자로, 전 세계 정밀  

마이크로 이미징 분야를 선도하고 있습니다. 세부적이고  

선명한 샘플 이미지를 제공하기 위한 Leica Microsystems의  

열정과 노력은 지난 160여 년간 이어져 왔습니다.  
Leica의 엔지니어들은 광학적 수차를 제거하고 향상된  

해상도를 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, DVM6은  

이러한 노력의 결정체입니다.

신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 1,000만 화소 카메라

보간법과 시간이 많이 걸리는 픽셀 시프팅 기술을 사용하는  

디지털 현미경과 달리, DVM6에는 1,000만 화소 카메라가  

포함되어 있습니다. 초당 30프레임의 고속 라이브 이미지 디스

플레이가 자연스러운 눈손 협응 반응(hand-eye coordination)을 

보장해 편안한 작동이 가능합니다. 카메라가 줌 모듈에  

통합되어 있어 오염으로부터 보호할 수 있습니다.
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조명: 숨겨진 세부 정보까지 관찰

조명 선택에 따라 관찰 결과가 결정됩니다. 샘플, 용도, 작업에 따라 다양한 통합  
LED 조명 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 질감이 있는 표면에는 전체 또는  

부분적으로 링조명을 사용하고, 편평한 반사성 샘플에는 동축 조명을 선택하십시오. 
또한 조명 모드를 결합하여 더욱 세부적인 정보를 찾아낼 수 있습니다.

1 2

3 4 5

1:  링조명 4 세그먼트  

2:  양각 대비 조정 
3:  금속 절단 부분(주석 도금 구리) - 650x, 양각 대비 

4:  금속 절단 부분(주석 도금 구리) - 650x, 링조명 세그먼트 
5:  1/4 파장판 조정

동축 조명의 장점:
•  편평한 반사성 샘플 관찰 시  

명암 조절을 위한 1/4 파장판 제어

 •  긁힘 자국 등 불균일한 부분을  

강조하기 위한 양각 대비
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최적의 작업 환경 제공

이미징 

지원 알고리즘을 통해 슬라이더 제어를 사용하여 올바른  

조명 설정을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 다음과 같은  

조명 기술을 선택할 수도 있습니다.
•  단일 슬라이더로 밝기, 노출, 게인 등 카메라 파라미터를  

자동으로 조정

•  광도와 카메라 설정이 자동으로 동기화

•  음영 등 고급 사용자 설정 사용을 통한 이미지 스티칭 최적화

2D / 3D 스티칭**

관심 영역을 빠르게 스캔할 수 있습니다. 양방향 스캔 지점 및 

이미지 탐색기의 방향 기능을 사용하여 2D 및 3D 이미지를 

만들 수 있습니다.
•  양방향 스캔 지점 또는 이미지 탐색기를 사용하여 2D 스캔 영역 

정의

•  LAS X.next GUI(Graphical User Interface)를 통한 이미지 인식,  
측정 및 보고

•  표면 뷰어에서 3D 스캔 이미지를 바로 열어서 보기

* 측정 결과는 사용한 대물렌즈, 배율 및 현미경 설정에 따라 달라집니다.
** 결과는 샘플, 사용한 대물렌즈, 배율 및 현미경 설정에 따라 달라집니다.

선택한 모든 파라미터로 이미지 전체의 재현이 가능합니다. 이 디지털 현미경은 선명한 이미지를 신속하게 생성할 뿐만 

아니라 모든 시스템 설정이 이미지와 함께 저장되어 필요할 때 불러올 수 있습니다. 이를 통해 전체 작업에서 많은 과정, 

특히 반복적인 작업의 속도를 높일 수 있습니다. 또한 여러 사용자가 현미경을 공유하는 경우 인코딩 기능을 통해  

각 사용자가 동일한 데이터 품질을 얻을 수 있습니다.

효율적인 소프트웨어 사용자 인터페이스 LAS X.NEXT를 사용하는 DVM6 디지털 현미경

DVM6 현미경은 LAS X.next라는 효율적인 소프트웨어 사용자 인터페이스를 사용해 R&D, QC 및 고장 분석(FA)에서  

세부적인 부품 분석을 위한 2D 및 3D 스캔 이미지를 제공합니다. LAS X.next의 효율적인 사용자 인터페이스와 이미지  

탐색기를 통해 명확하고 단순하며 직관적인 방식으로 작업할 수 있습니다.  

LAS X.next는 이미지 인식, 측정* 및 보고를 통해 사용자에게 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 제공합니다.

2D 및 3D 분석 
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측정 및 주석

측정 및 주석 도구, 즐겨 찾는 설정 및 사용자 정의 

템플릿을 사용한 효율적인 프로세스로 작업을 

최적화할 수 있습니다.
•  가장 자주 사용하는 측정 도구 선택

•  측정 및 주석 도구에 대한 개인 설정 조정 및 저장

•  사용자 정의 시스템 설정을 저장하고 불러올 수  

있어 재현성 보장

결과

결과 탭을 사용하여 양방향 이미지 갤러리를 통해 

캡처한 이미지를 검토, 편집 및 최종 변경할 수 

있습니다. 결과가 만족스러우면 보고서를 

생성하고 재현해 결과를 공유할 수 있습니다. 
•  효율적인 인터페이스를 통한 쉽고 빠른 이미지 검색

•  한 번에 최대 9개의 이미지 비교

•  이상적인 조명 설정으로 즐겨 찾는 이미지 목록을 

생성하고 적용하여 새로운 이미지를 신속하게  

최적화

 

효율적인 문서화

LAS X 소프트웨어를 사용해 이미지에서 2D 측정, 3D 분석 및 주석 추가를 수행할 수 있습니다. 몇 번의 클릭으로 결과를  

Excel 보고서 템플릿으로 내보낼 수 있습니다. 줌 및 대물렌즈 값이 완전하게 표시되고 줌 교정이 자동으로 정확하게 적용되어  

각 이미지별로 정확한 측정이 가능합니다. 또한 총 배율이 항상 저장되어 이미지와 함께 표시됩니다.

인코딩 시스템: 오류 최소화

오류 방지를 위해 DVM6의 모든 중요 기능은 센서를 통해 모니터링됩니다.  
인코딩된 구성품은 다음과 같습니다. 

•    XY 스테이지

• 초점 드라이브

•  XY 스테이지 회전, – 180°에서 + 180°까지 무단계 조정 

•  틸팅 각도, – 60°에서 + 60°까지 연속 조정

•    연속 배율

•  대물렌즈 유형

•  조명 유형 및 강도 

•  옵션 액세서리
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나에게 맞는 구성 찾기

사용자의 용도와 예산에 가장 적합한 솔루션을 제공하기 위해 Leica Microsystems는  
DVM6를 다양한 구성으로 제공합니다.

DVM6 A

•  수동 비미세 위치 설정을 지원하는  

자동 정밀 xy 스테이지

•  자동 3D 이미지 스태킹을 위한 자동 초점 설정

(수동 초점 설정 가능)
•  이미지 캡처 및 관리, 2D 측정 및 주석 추가,  

높은 피사계 심도 이미지, 오토포커스 기능,  
3D 보기 및 측정을 지원하는 다중 초점 이미지, 
2D 및 3D 자동 xy 파노라마를 포함한  

소프트웨어 패키지

 

 

DVM6 M 디지털 현미경 줌 모듈

샘플이 표준 DVM6 구성에 비해 너무 크거나 부피가 큰 경우, 모듈형 DVM6 M은 자동차 및 전자 산업, 의료기기 제조,  
법의학, 지구 과학 등 다양한 분야에서 더욱 높은 유연성을 제공합니다. 

 
대형 자동차 부품 검사                전자 제품 생산을 위한 신속한 인라인 품질 관리

특수 인터페이스 어댑터를 사용하면 DVM6 M 줌 모듈을 Leica M 시리즈의 일부 스탠드와 함께 사용할 수 있어 더욱 크고 

높은 샘플을 검사할 수 있습니다.
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1

2

5 6

3 4

1:  웨이퍼 - 750x, 동축 개방형, 양각 대비 
2:  납땜 이음 - 175x, 링조명 
3:  납땜 이음 - 175x, 링조명 및 산광기

4:  필터 그리드 - 200x, 백라이트 

5:  PCB - 70x, 14° 틸팅, 링조명 

6:  본드패드 - 360x, 금 도금, 자동차 전자 
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DVM6의 장점 

1:  LAS X로 2D 및 3D 측정한 BGA 솔더볼 
2:  크롬 산 - 280x, 동축 조명 

3:  리드프레임 - 13x 
4:  플라스틱 음료 포장 - 140x 

다양한 구성

•  용도와 예산에 가장 적합한 구성 선택

•  하나의 단일 시스템이 다양한 샘플 유형, 최대 2 kg의 크기, 
60 mm의 이동 범위 지원 

간단한 현미경 사용법

•  견고하고 사용이 간단한 기기

•  반복 작업을 위한 소프트웨어 기능을 통해 사용자 간  

동일한 데이터 품질 보장

•  뛰어난 유연성과 인체공학성으로 현미경 작업 공간을  

개별적으로 구성 가능

최적화된 보고서 작성

•  사전 구성된 Excel 템플릿을 사용한 보고서 작성

•  사용자/샘플 간 신뢰할 수 있는 검사 결과 보장 

•  2D 또는 3D 표면에 대한 종합적인 분석 및 측정 보고서  

작성

효율적인 시스템 솔루션 구축

•  Windows 기반 시스템, 손쉬운 네트워크 통합, 대부분의  
PC 하드웨어 제품과 호환

•  1개의 전원 코드 및 USB 케이블이 포함된 개봉 후 즉시  

사용 가능한 솔루션

•  최소한의 교육만 받아도 사용할 수 있고 업무 중에도  

교육 가능

•  LAS X 업데이트 또는 추가 소프트웨어 모듈로 시스템을  

최신 상태로 유지
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시스템 개요 및 사양

줌 모듈

틸팅 스탠드

연결부:
•  켜기/끄기

•  전원 공급

•  USB 3.0
•  핸드/풋 스위치

•  스폿라이트 조명

줌 링

대물렌즈 및 조명

XY 스테이지

초점 드라이브  

비미세/미세

134

758

- 60° +60°

260
435

64
7 

   
   

   

260

435

42
0 

47
3

442

32
6

m
ax

. 2
30

51
8

64
7

LE
IC

A
 D

VM
6

134

758

- 60° +60°

260
435

64
7 

   
   

   

260

435

42
0 

47
3

442

32
6

m
ax

. 2
30

51
8

64
7

LE
IC

A
 D

VM
6

134

758

- 60° +60°

260
435

64
7 

   
   

   

260

435

42
0 

47
3

442

32
6

m
ax

. 2
30

51
8

64
7

LE
IC

A
 D

VM
6

치수

치수(mm)



15

시스템 구성 DVM6 A

자동 초점 드라이브 및 자동 xy 스테이지

DVM6 줌 모듈 

틸팅 스탠드 

XY 스테이지 

초점 드라이브 

LAS X 소프트웨어

파라미터 불러오기 

HDR 

이미지 미리보기 

오토포커스 

다초점 이미지 

3D 표면 이미지 

XY 스티칭 

XYZ 스티칭 

주석 추가 

2D 측정(거리, 면적, 각도) 

3D 측정 
(거리, 면적, 각도, 프로파일, 용량) 

줌 모듈

카메라 이미지 센서 1/2.3" CMOS, 3664 x 2748 픽셀

이미지 해상도 2MP(1600 x 1200)

5MP(2592 x 1944)

10MP(3664 x 2748)

프레임 속도(최대) 37 fps @ 1600 x 1200 라이브 이미지

오토포커스 센서 CMOS 기반 센서

옵션 로컬 또는 글로벌

모드 단일 오토포커스, 연속 오토포커스

조리개 자동, 소프트웨어 제어 

대물렌즈(ISO 18221 기준)

PlanAPO FOV 43.75 작업 거리: 60 mm 최대 배율: 190:1 최대 해상도: 415 lp/mm

PlanAPO FOV 12.55 작업 거리: 33 mm 최대 배율: 675:1 최대 해상도: 1073 lp/mm

PlanAPO FOV 3.60 작업 거리: 5 mm 최대 배율: 2350:1 최대 해상도: 2366 lp/mm

틸팅 스탠드 

틸팅 각도 최대 ± 60° 틸팅 각도 인코딩 및 표시

조작 한 손(중량 보상)

홈 위치에서 0° 인덱스

XY 스테이지

이동 범위 70 mm x 50 mm

해상도 1 µm

회전 최대 ± 180°

샘플 무게(최대 로드) 최대 2 kg

조명

링조명 DVM6의 경우 대물렌즈에 통합

LED 광원, 소프트웨어 제어

4 세그먼트 전환가능

동축 조명 틸팅 스탠드에 통합,  
FOV 12.55 및 FOV 3.60 대물렌즈에 
\사용 가능

LED 광원, 소프트웨어 제어

투과광 XY 스테이지용으로 케이블 없이 삽입(옵션)

LED 광원, 소프트웨어 제어

옵션 액세서리

링조명 어댑터 산광기

저각도 어댑터

편광자

DVM6 용 BLI XY 스테이지에 투과광 삽입

핸드/풋 스위치

인터페이스 모듈 Leica(M 시리즈) 초점 컬럼에 DVM6 줌 모듈 
연결

여행용 케이스

초점 드라이브

이동 범위 60 mm

해상도 0.25 µm(자동)

0.50 µm(수동)
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DON'T SEARCH. FIND!

1,000만 화소 카메라 

•  고속 라이브 이미지

•  고해상도 캡처

손쉬운 틸팅

•  한 손으로 조작이 가능한 인체공학적 설계

•  쉽고 간편한 각도 조절

고해상도 광학장치 

•  16:1 줌 범위로 유연한 배율 조절

•  모든 위치에서 이미지 교정

 DVM6 디지털 현미경

Leica Microsystems (Schweiz) AG • Max-Schmidheiny-Strasse 201 • 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 • F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com 


